
第一图书网, tushu007.com
<<材料电化学>>

图书基本信息

书名：<<材料电化学>>

13位ISBN编号：9787030225016

10位ISBN编号：7030225015

出版时间：2008-7

出版时间：科学出版社

作者：W.PLIETH

页数：410

字数：673000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<材料电化学>>

内容概要

材料是人类赖以生存和发展的物质基础，材料科学的发展与突破可促进时代的变迁。
现代电化学与材料科学相互交叉、渗透，形成了诸多前沿的研究热点，也构成新的学科增长点——材
料电化学。
    本书由两大部分组成，第一部分重点介绍与材料科学紧密相关的电化学基本原理；第二部分详细描
述了若干重要的材料电化学研究方向和热点。
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编辑推荐

　　众所周知，材料是人类赖以生存和发展的物质基础，材料科学的发展与突破可促进时代的变迁，
推动人类物质文明和社会进步，对世界经济结构和社会发展产生重大的影响。
与国际间的相关研究趋势同步，近年来我国材料电化学研究空前活跃，材料电化学研究的广度和深度
呈现快速增长的态势，并取得若干备受世界瞩目的原始创新性成果。
但国内材料电化学总体研究水平尚待进一步提高，材料电化学制备过程的基础研究还比较缺乏。
本书是由德国德累斯顿工业大学物理化学及电化学研究所资深教授Waldfried Plieth博士编著。
主要内容由两大部分组成，第一部分重点介绍与材料科学紧密相关的电化学基本原理；第一部分详细
描沭了若干重要的材料电化学研究方向和热点。
本书的出版和引进为研究生及相关的研究人员提供了一本很好的材料电化学导论，不仅适合于电化学
和材料科学研究人员阅读，也可供化学、物理、材料学、工程等领域的研究生及相关科研人员阅读参
考。
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